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（※は参加費割引あり）
IEEE International 3D Systems Integration Conference（IEEE 3DIC 2019）
期 日 2019 年 10 月 8 日（火)～10 日（木）
会 場 ホテルメトロポリタン仙台，宮城野区文化センター（仙台市）
問合先 IEEE 3DIC 2019 事務局 谷奈穂子（セミコンダクタポータル）

TEL〔03〕5733-4971，FAX〔03〕5733-4973
naoko.tani@semiconportal.com http://www.3dic-conf.org/

13th International Conference on Project Management, 2019（ProMAC 2019）
期 日 2019 年 11 月 12 日（火)～16 日（土）
会 場 Novotel Yangon MAX, Yangon, Myanmar
問合先 プロジェクトマネジメント学会

FAX〔050〕3588-6935 promac@spm-hq.jp
http://www.spm-hq.jp/promac/2019/

ODF’ 20, Taoyuan
期 日 2020 年 6 月 2 日（火)～4日（木）
会 場 National Central University, Taoyuan, Taiwan
問合先 ODF’ 20 運営事務局（プロアクティブ内）担当 林

TEL〔03〕3669-6161，FAX〔03〕3669-6162
odf20@pac.ne.jp http://www.odf.jp/


